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(21)  1-2020-01454 

(57)  Sáng chế đề cập đến bảng mạch nối dây (1) theo thứ tự bao gồm lớp 

dẫn điện (3), lớp cách điện, và lớp chắn (5) ở một phía theo chiều độ dày. 

Lớp cách điện che lớp dẫn điện và có phần hở cách điện lộ ra một phần của 

bề mặt một phía theo chiều độ dày của lớp dẫn điện, và lớp chắn có phần 

được tạo lõm (22) được bố trí ở phía trong của phần hở cách điện và được 

tạo lõm về phía còn lại theo chiều độ dày sao cho tiếp xúc với lớp dẫn điện. 

Lớp chắn theo thứ tự bao gồm lớp kết dính (8) và lớp thân chính (9) ở một 

phía theo chiều độ dày. Tỷ lệ (Tb/Ta) độ dày Tb của lớp thân chính trên độ 

dày Ta của lớp kết dính lớn hơn hoặc bằng 4. 
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